A. TERMOPLASTIK HFFR YALITIM VE
KILIF BILESIKLERL

Termoplastik HFFR bilesikleri, isiyla kolaylikla
sekillendirilir. Soguduktan sonra tekrar isitildi-
ginda yeniden sekillendirilebilir. Geri dontistim-
[0 bilesiklerdir. Calisma sicakliklar 90 °C'ye kadar
olabilmektedir. Extriizyonla kablo yalitim ve
kiliflanmasinda en ¢ok tercih edilen bilesiklerdir.
Kablo Uretiminde kullanilan HFFR bilesikleri
ulusal ve uluslararasi standart kuruluslarinca
standart haline getirilmis ve yalitim ve kilif
malzemelerinde bulunmasi gereken minimum
degerler belirlenmistir.

1- Haberlesme, sinyal kontrol ve enstrii-
mantasyon kablolari icin termoplastik HFFR
yalitim bilesikleri (EN 50290-2-26): HFFR
yalitimli haberlesme, sinyal kontrol ve enstrd-
mantasyon kablosu tasarimi yapilirken damar
yalitimlarinda EN 50290-2-26 standardinda
ozellikleri belirlenmis HFFR yalitim bilesikleri
secilmelidir. HFFR yalitimli haberlesme, sinyal
kontrol ve enstrimantasyon kablolarina érnek
olarak verilebilecek HBH, LIHH, LIHCH, JE-H(St)
H, RE-2X(St)H. ... gibi kablolarin yalitimlari bu
standarda uygun olmalidir.

2- Haberlesme, sinyal kontrol, enstriiman-
tasyon ve data kablolari icin termoplastik
HFFR kilif bilesikleri (EN 50290-2-27): HFFR
kilifli haberlesme, sinyal kontrol, data ve enstrii-
mantasyon kablosu tasarimi yapilirken kablo
kiliflarinda EN 50290-2-27 standardinda ¢zellik-
leri belirlenmis HFFR kilif bilesikleri secilmelidir.
HFFR kiliflt haberlesme, sinyal kontrol, data ve
enstrimantasyon kablolarina érnek olan HBH,
LIHH, LIHCH, JE-H(St)H, CAT-6 U/UTP LSZH, RE-
2X(StHH... gibi kablolarin kiliflari bu standarda
uygun olmalidir.

3- Alcak gerilim enerji ve kontrol kablolari
icin termoplastik HFFR yalitim bilesikleri
(TS EN 50363-7): HFFR yalitimli alcak gerilim
enerji ve kontrol kablosu tasarimi yapilirken
kablo yalitiminda, EN 50363-7 standardinda
ozellikleri belirlenmis HFFR yalitim bilesikleri
secilmelidir.
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4- Alcak gerilim enerji ve kontrol kablolari icin termoplastik
HFFR kilif bilesikleri (TS EN 50363-8): HFFR kilifli alcak gerilim
enerji ve kontrol kablosu tasarimi yapilirken kablo kiliflarinda, EN
50363-8 standardinda ozellikleri belirlenmis HFFR kilif bilesikleri
secilmelidir.

B. TERMOSET (CAPRAZ BAGLI HFFR) YALITIM VE KILIF
BILESIKLERI

Gapraz bagl HFFR, XLPE yalitimdaki sartlar olusturularak Gretilir.
Aradaki fark, capraz bagli HFFR Uretimindeki termoplastik HFFR'nin
sioplast yontemiyle (XPLE de anlatilmistir) molekuller arasinda
capraz baglar olusturulmasidir. Capraz bag olusturulan HFFR poli-
merlerin calisma sicakliklar 125 °C'ye kadar cikabilmektedir. Yalitim
ve kilif malzemesi olarak Uretilmektedir. Capraz bagl XLPE den farki,
karisima katilan ATH veya MDH dolgu malzemesini sayesinde bir
yangin esnasinda damlama etkisinin nerdeyse olmayisidir.

AVANTAJLARI

= Yuksek termik dayaniklihga sahiptir ve uzun émarludur.

= Blyik sicaklik degisimlerinde fiziksel ve elektriksel &zellikleri
bozulmaz.

= Kimyasal dayanim yuksektir.

= Mekanik dayanim yuksektir.

= Yaglara dayanim yUksektir.

Ozellikle zorlu calisma sartlarinda (yag, asidik ortamlarda), yangin
riskli ortamlarda, zehirli ve korozif gazlarin istenmedidi, kablolarin
yangina katkisinin en az olmasi gereken bolimlerde capraz bagli
HFFR bilesiklerden Gretilen kablolar kullanilmaktadir.

1- TERMOSET (CAPRAZ BAGLI HFFR) YALITIM
BILESIKLERI ICIN OZELLIKLER (TS EN 50363-5)

Gapraz bagl HFFR yalitimli algak gerilim enerji ve kontrol kablosu
tasarimi yapilirken, kablo yalitiminda, EN 50363-5 standardinda 6¢zel-
likleri belirlenmis capraz baglh HFFR yalitim bilesikleri secilmelidir,

2- TERMOSET (GAPRAZ BAGLI HFFR) KILIF BILESIKLERL
ICIN OZELLIKLER (TS EN 50363-6)

Gapraz baglh HFFR kilifli alcak gerilim enerji ve kontrol kablosu tasa-
rimi yapllirken, kablo kiliflarinda, EN 50363-6 standardinda &zellikleri
belirlenmis HFFR kilif bilesikleri secilmelidir.



